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Sposób wstępnego montażu układów elektronicznych

Metoda montażu według wynalazku nadaje się
szczególnie do opracowań prototypowych i niewiel¬
kich serii, gdzie obwody drukowane są nieekono¬
miczne ze względu na koszt opracowania lub na¬
kłady inwestycyjne.

Opisywana metoda pozwala na bardzo szybkie
wykonanie układów bez (specjalnego oprzyrządo¬
wania. Elementy 1 o końcówkach jak dla obwodów
drukowanych wbija się końcówkami w płat gumy
miikroporowatej 2, otacza się je ramką 3, do której
nalewa się żywicy epoksydowej 4 na taką głębokość,
aby warstwa żywicy nie sięgała elementów. Po
spolimeryzowaniu żywicy oddziela się płytkę z ele¬
mentami od ramki i gumy i łączy końcówki ele-
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mentów po przeciwnej stronie płytki przez przy-
lutowanie drutu.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób wstępnego montażu układów elektronicz¬
nych znamienny tym, że końcówki elementów two¬
rzących układ wbija się w płat gumy mifcroporo-
watej a następnie zalewa żywicą epoksydową na
taką głębokość, aby nie pokrywała elementów, przy
czym po utwardzeniu żywicy zdejmiuje się .gumę
mikropórowatą i wykonuje się połączenia wyko¬
rzystując wystające z żywicy części końcówek.
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